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SF711 有机硅涂覆胶 

产品特点 

 单组分脱醇型室温固化涂覆胶 

 优异的电气绝缘性能 

 防硫腐蚀性能 

 低粘度，涂覆之后可以快速自流平 

 无溶剂 

 快速表干 

 固化后对多种基材有很好的粘结性 

 通过 RoHS 环保认证，通过 UL94 V-0 认证 

产品用途 

WANICONE
®

 SF711 广泛用于电子组装工业。是精密电子部件接口、电路板保护硅胶的

最佳选择。 

 电路板涂覆 

 精密微电子元器件灌封保护 

性能参数  

 项目 指标 单位 

固化前 

颜色 稻草色半透明 -- 

外观 高流动液体 -- 

有效组分含量 100 % 

粘度(25℃) 275 mPa·s 

表干时间 9 min 

密度 0.97 g/cm
3
 

固化后 

（23℃/50% RH

固化 7 天） 

硬度 28 Shore A 

击穿电压 23 kV/mm 

体积电阻 3.6×10
15

 ohm·cm 

介电常数(50Hz) 2.5 -- 
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包装规格 

采用普通包装为 1kg/罐、18kg/桶。 

或按照客户指定包装形式。 

贮存条件和保质期 

请储存于阴凉、干燥、通风处。因是与空气中水分发生反应固化，因此在不使用时一定

要牢固密封保存。 

自生产日期计，未开封的 WANICONE
®
 SF711 在 28℃以下的保质期为 9 个月。 

使用方法 

 表面处理 

基材表面需干燥、清洁，去除锈迹、灰尘和油污等。 

可使用的清洗溶剂包括酒精、丙酮等。 

 施胶 

适用于电路板的刷涂、浸涂、喷涂、等涂敷方式。涂敷层厚度会影响到对电子线路保护

的质量。一般建议涂敷厚度为>0.1mm。 

使用注意事项 

 如果温度较低，固化时间也会延长。 

 不宜用于密不通风的场所、不宜用于连续浸水的地方。 

 材料表面低于 4℃或超过 50℃时，不宜施工。 

环境健康 

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务

中心联系。  

版本信息 
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本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以

质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所

拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，
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我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原

料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询

与应用技术服务，欢迎来函来电联系。 

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号    邮  编：264006 

客户服务中心咨询电话：+86 (535)-8202266   E-mail： bmcl@whchem.com 

http://www.whchem.com             


